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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

民國民國民國民國100年年年年9月月月月

南電公司簡介南電公司簡介南電公司簡介南電公司簡介
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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

公司聲明公司聲明公司聲明公司聲明公司聲明公司聲明公司聲明公司聲明

�此資料僅代表公司對未來情況之臆測，其中

包含可能與事實相反的不確定性風險。

�除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無

義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看

法。
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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

台塑集團內部生產台塑集團內部生產台塑集團內部生產台塑集團內部生產

台塑集團向外採購台塑集團向外採購台塑集團向外採購台塑集團向外採購

礦砂礦砂礦砂礦砂礦砂礦砂礦砂礦砂

銅礦精鍊銅礦精鍊銅礦精鍊銅礦精鍊銅礦精鍊銅礦精鍊銅礦精鍊銅礦精鍊

銅箔銅箔銅箔銅箔
1992

銅箔銅箔銅箔銅箔
1992

原油原油原油原油原油原油原油原油銅礦銅礦銅礦銅礦銅礦銅礦銅礦銅礦

石油裂解輕油石油裂解輕油石油裂解輕油石油裂解輕油
1998

石油裂解輕油石油裂解輕油石油裂解輕油石油裂解輕油
1998

環氧樹脂環氧樹脂環氧樹脂環氧樹脂
1986

環氧樹脂環氧樹脂環氧樹脂環氧樹脂
1986

玻璃礦砂玻璃礦砂玻璃礦砂玻璃礦砂
1991

玻璃礦砂玻璃礦砂玻璃礦砂玻璃礦砂
1991

晶圓晶圓晶圓晶圓
1998

晶圓晶圓晶圓晶圓
1998

玻纖布玻纖布玻纖布玻纖布
1990

玻纖布玻纖布玻纖布玻纖布
1990

記憶體記憶體記憶體記憶體
1995

記憶體記憶體記憶體記憶體
1995

銅箔基板銅箔基板銅箔基板銅箔基板
1986

銅箔基板銅箔基板銅箔基板銅箔基板
1986

印刷電路板印刷電路板印刷電路板印刷電路板
1985

印刷電路板印刷電路板印刷電路板印刷電路板
1985

電子產品應用電子產品應用電子產品應用電子產品應用電子產品應用電子產品應用電子產品應用電子產品應用

覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板
2000

覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板
2000

液晶顯示器液晶顯示器液晶顯示器液晶顯示器
1995

液晶顯示器液晶顯示器液晶顯示器液晶顯示器
1995

台塑集團內垂直整合應用台塑集團內垂直整合應用台塑集團內垂直整合應用台塑集團內垂直整合應用台塑集團內垂直整合應用台塑集團內垂直整合應用台塑集團內垂直整合應用台塑集團內垂直整合應用

南亞電路板南亞電路板南亞電路板南亞電路板南亞電路板南亞電路板南亞電路板南亞電路板

台塑集團簡介台塑集團簡介台塑集團簡介台塑集團簡介台塑集團簡介台塑集團簡介台塑集團簡介台塑集團簡介
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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

公司沿革公司沿革公司沿革公司沿革公司沿革公司沿革公司沿革公司沿革

民國74年 開始進行印刷電路板生產作業

民國86年 成立南亞電路板股份有限公司

民國89年 開始打線封裝載板量產作業

民國90年 對覆晶載板進行投產

民國91年 中國大陸昆山廠開始量產PCB

民國95年 於台灣證交所掛牌上市 (股票代碼: 8046)

民國99年 開始生產中央處理器覆晶載板後段製程

南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介
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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

兩岸生產基地與每月產能兩岸生產基地與每月產能兩岸生產基地與每月產能兩岸生產基地與每月產能兩岸生產基地與每月產能兩岸生產基地與每月產能兩岸生產基地與每月產能兩岸生產基地與每月產能

南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介

+
錦興六廠錦興六廠錦興六廠錦興六廠錦興六廠錦興六廠錦興六廠錦興六廠

88百萬顆百萬顆百萬顆百萬顆百萬顆百萬顆百萬顆百萬顆

覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板

傳統印刷電路板傳統印刷電路板傳統印刷電路板傳統印刷電路板傳統印刷電路板傳統印刷電路板傳統印刷電路板傳統印刷電路板

高密度連接板高密度連接板高密度連接板高密度連接板高密度連接板高密度連接板高密度連接板高密度連接板

錦興一錦興一錦興一錦興一、、、、五廠五廠五廠五廠錦興一錦興一錦興一錦興一、、、、五廠五廠五廠五廠 1515百萬顆百萬顆百萬顆百萬顆百萬顆百萬顆百萬顆百萬顆

錦興三廠錦興三廠錦興三廠錦興三廠錦興三廠錦興三廠錦興三廠錦興三廠

145 145 仟平方呎仟平方呎仟平方呎仟平方呎仟平方呎仟平方呎仟平方呎仟平方呎

錦興七廠錦興七廠錦興七廠錦興七廠錦興七廠錦興七廠錦興七廠錦興七廠

77百萬顆百萬顆百萬顆百萬顆百萬顆百萬顆百萬顆百萬顆

+

大陸昆山廠大陸昆山廠大陸昆山廠大陸昆山廠大陸昆山廠大陸昆山廠大陸昆山廠大陸昆山廠

1.651.65百萬平方呎百萬平方呎百萬平方呎百萬平方呎百萬平方呎百萬平方呎百萬平方呎百萬平方呎

打線封裝載板打線封裝載板打線封裝載板打線封裝載板打線封裝載板打線封裝載板打線封裝載板打線封裝載板

+

大陸昆大陸昆大陸昆大陸昆大陸昆大陸昆大陸昆大陸昆山廠山廠山廠山廠山廠山廠山廠山廠

300 300 仟平方呎仟平方呎仟平方呎仟平方呎仟平方呎仟平方呎仟平方呎仟平方呎

+

+
樹林八廠樹林八廠樹林八廠樹林八廠樹林八廠樹林八廠樹林八廠樹林八廠

( ( 最大產能可達最大產能可達

1515百萬顆百萬顆))

錦興二廠錦興二廠錦興二廠錦興二廠錦興二廠錦興二廠錦興二廠錦興二廠

180 180 仟平方呎仟平方呎仟平方呎仟平方呎仟平方呎仟平方呎仟平方呎仟平方呎
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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

主要股東主要股東主要股東主要股東主要股東主要股東主要股東主要股東

南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介

總股數總股數總股數總股數總股數總股數總股數總股數: 643,027,487 : 643,027,487 股股股股股股股股

更新日期更新日期更新日期更新日期更新日期更新日期更新日期更新日期: 100: 100年年年年年年年年88月月月月月月月月

南亞塑膠南亞塑膠南亞塑膠南亞塑膠南亞塑膠南亞塑膠南亞塑膠南亞塑膠

67.3%67.3%

其他其他其他其他其他其他其他其他

22.1%22.1%

0.6%

0.6%

新制勞工退休基金新制勞工退休基金新制勞工退休基金新制勞工退休基金 0.6%

渣打銀行託管渣打銀行託管渣打銀行託管渣打銀行託管DIFDIFDIFDIF第一新興市場基金專戶第一新興市場基金專戶第一新興市場基金專戶第一新興市場基金專戶

0.7%新光人壽保險股份有限公司新光人壽保險股份有限公司新光人壽保險股份有限公司新光人壽保險股份有限公司

1.1%富邦人壽保險股份有限公司富邦人壽保險股份有限公司富邦人壽保險股份有限公司富邦人壽保險股份有限公司

1.2%渣打託管波士頓公司組合員工基金新興市場渣打託管波士頓公司組合員工基金新興市場渣打託管波士頓公司組合員工基金新興市場渣打託管波士頓公司組合員工基金新興市場

1.7%

中華郵政股份有限公司中華郵政股份有限公司中華郵政股份有限公司中華郵政股份有限公司 2.0%

國泰人壽保險股份有限公司國泰人壽保險股份有限公司國泰人壽保險股份有限公司國泰人壽保險股份有限公司

2.1%花旗台灣歐比斯基金公司所屬亞洲日本除外花旗台灣歐比斯基金公司所屬亞洲日本除外花旗台灣歐比斯基金公司所屬亞洲日本除外花旗台灣歐比斯基金公司所屬亞洲日本除外

0.6%公務人員退休撫卹基金管理委員會公務人員退休撫卹基金管理委員會公務人員退休撫卹基金管理委員會公務人員退休撫卹基金管理委員會
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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

99~99~100100年台灣區月營收年台灣區月營收年台灣區月營收年台灣區月營收年台灣區月營收年台灣區月營收年台灣區月營收年台灣區月營收

��100100年年年年年年年年77月營收月營收月營收月營收月營收月營收月營收月營收 == 3,4293,429百萬元百萬元百萬元百萬元百萬元百萬元百萬元百萬元；；；；；；；；月增率月增率月增率月增率月增率月增率月增率月增率= +7.5%= +7.5%；；；；年增率年增率年增率年增率；；；；年增率年增率年增率年增率= +7.8%= +7.8%

��100100年累積營收年累積營收年累積營收年累積營收年累積營收年累積營收年累積營收年累積營收 = 21,222= 21,222百萬元百萬元百萬元百萬元百萬元百萬元百萬元百萬元 ; ; 年增率年增率年增率年增率年增率年增率年增率年增率= +4.8%= +4.8%

南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介

新台幣新台幣新台幣新台幣
百萬元百萬元百萬元百萬元

2,671

2,364

2,998 3,013 3,015 3,016
3,180

2,993 2,979
3,159

3,352

3,070
2,855

2,600

3,429
3,240 3,1902,9492,958

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

一月一月一月一月 二月二月二月二月 三月三月三月三月 四月四月四月四月 五月五月五月五月 六月六月六月六月 七月七月七月七月 八月八月八月八月 九月九月九月九月 十月十月十月十月 十一月十一月十一月十一月 十二月十二月十二月十二月

99999999年年年年 100100100100年年年年
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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

100100年產品別營收貢獻率年產品別營收貢獻率年產品別營收貢獻率年產品別營收貢獻率年產品別營收貢獻率年產品別營收貢獻率年產品別營收貢獻率年產品別營收貢獻率

南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介

電腦及其周邊電腦及其周邊電腦及其周邊電腦及其周邊

15%

IC載板載板載板載板  74%

消費性電子消費性電子消費性電子消費性電子  4%

汽車汽車汽車汽車  3%

網通網通網通網通  4%
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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

產品應用產品應用產品應用產品應用產品應用產品應用產品應用產品應用--電腦類電腦類電腦類電腦類電腦類電腦類電腦類電腦類

繪圖晶片繪圖晶片繪圖晶片繪圖晶片
覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板

35mm*35mm

平台控制中樞平台控制中樞平台控制中樞平台控制中樞
覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板

25mm*25mm
記憶體晶片記憶體晶片記憶體晶片記憶體晶片 ((((打線封裝載板打線封裝載板打線封裝載板打線封裝載板))))
記憶體模組記憶體模組記憶體模組記憶體模組 ((((印刷電路板印刷電路板印刷電路板印刷電路板))))

中央處理器中央處理器中央處理器中央處理器
覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板

37.5mm*37.5mm
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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

繪圖晶片繪圖晶片繪圖晶片繪圖晶片+北橋晶片北橋晶片北橋晶片北橋晶片
覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板

35mm*35mm

3/2/3

中央處理器中央處理器中央處理器中央處理器
覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板

27mm*27mm

2/2/2

繪圖晶片繪圖晶片繪圖晶片繪圖晶片+北橋晶片北橋晶片北橋晶片北橋晶片
覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板

42.5mm*42.5mm

3/2/3

中央處理器中央處理器中央處理器中央處理器
覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板

33mm*33mm

2/2/2

A B

中央處理器中央處理器中央處理器中央處理器
覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板

21mm*21mm

2/2/2

繪圖晶片繪圖晶片繪圖晶片繪圖晶片+北橋晶片北橋晶片北橋晶片北橋晶片
覆晶載板覆晶載板覆晶載板覆晶載板

31mm*31mm

2/2/2

C

產品應用產品應用產品應用產品應用產品應用產品應用產品應用產品應用--遊戲機遊戲機遊戲機遊戲機遊戲機遊戲機遊戲機遊戲機

南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介
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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

數位電視盒數位電視盒數位電視盒數位電視盒

37.5mm*37.5mm

2/2/2

高解析度電視晶片組高解析度電視晶片組高解析度電視晶片組高解析度電視晶片組

35mm*35mm

2/2/2

產品應用產品應用產品應用產品應用產品應用產品應用產品應用產品應用--其他其他其他其他其他其他其他其他

��數位電視盒及高解析度電視晶片組將於數位電視盒及高解析度電視晶片組將於數位電視盒及高解析度電視晶片組將於數位電視盒及高解析度電視晶片組將於數位電視盒及高解析度電視晶片組將於數位電視盒及高解析度電視晶片組將於數位電視盒及高解析度電視晶片組將於數位電視盒及高解析度電視晶片組將於9696969696969696年後逐漸朝向覆晶載板方式設計生年後逐漸朝向覆晶載板方式設計生年後逐漸朝向覆晶載板方式設計生年後逐漸朝向覆晶載板方式設計生年後逐漸朝向覆晶載板方式設計生年後逐漸朝向覆晶載板方式設計生年後逐漸朝向覆晶載板方式設計生年後逐漸朝向覆晶載板方式設計生

產產產產，，，，且需求量已於且需求量已於且需求量已於且需求量已於產產產產，，，，且需求量已於且需求量已於且需求量已於且需求量已於9999999999999999年後湧現年後湧現年後湧現年後湧現。。。。年後湧現年後湧現年後湧現年後湧現。。。。

南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介
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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

感謝您的參與感謝您的參與感謝您的參與感謝您的參與感謝您的參與感謝您的參與感謝您的參與感謝您的參與

Q & AQ & A

南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介南亞電路板公司簡介
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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

IC載板簡介載板簡介載板簡介載板簡介
打線封裝簡介打線封裝簡介打線封裝簡介打線封裝簡介：：：：

利用金線 (Gold wire)連接IC晶片上之電性接點 (Electrical pad)與承載基板，該種特殊打線封裝方式下使

用之載板即稱為打線載板 (Wire Bond Substrate) ，係作為晶片與電路板間之電性連接與傳輸的緩衝介

面。透過載板的扇出 (Fan out)功能，以確定晶片邏輯閘 (Logic gate)輸出能達到電路板上邏輯閘輸入的
最大數目。

覆晶載板簡介覆晶載板簡介覆晶載板簡介覆晶載板簡介：：：：

將具有凸塊接點之IC晶片反貼覆置於承載基板上，該承載基板即稱為覆晶載板 (Flip Chip Substrate)，係

作為晶片與電路板間電性連接與傳輸的緩衝介面。透過載板的扇出 (Fan out)功能，以確定晶片邏輯閘

(Logic gate)輸出能達到電路板上邏輯閘輸入的最大數目。與打線載板相異處在於晶片與載板間連接以植

球 (Solder bumps)方式取代金線 (Gold wire)，此舉能大幅提高載板的訊號密度 (I/O port)，並提升晶片
效能表現，為未來載板發展之趨勢。

覆晶載板

主機板

打線封裝載板

主機板

附件附件附件附件附件附件附件附件
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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

打線封裝載板種類打線封裝載板種類打線封裝載板種類打線封裝載板種類

•球型陣列封裝球型陣列封裝球型陣列封裝球型陣列封裝 (BGA)

•晶片級尺寸封裝晶片級尺寸封裝晶片級尺寸封裝晶片級尺寸封裝 (CSP)

塑膠球型陣列封裝 (PBGA) 視窗閘球型陣列封裝

打線式晶片級尺寸封裝(WB-CSP) 覆晶式晶片級尺寸封裝 (FC-CSP)

附件附件附件附件附件附件附件附件
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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

覆晶載板種類覆晶載板種類覆晶載板種類覆晶載板種類

•針型陣列封裝針型陣列封裝針型陣列封裝針型陣列封裝 (FC-PGA)

•閘型陣列封裝閘型陣列封裝閘型陣列封裝閘型陣列封裝(FC-LGA)

•球型陣列封裝球型陣列封裝球型陣列封裝球型陣列封裝 (FC-BGA)

附件附件附件附件附件附件附件附件
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南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司南亞電路板股份有限公司

覆晶載板發展趨勢覆晶載板發展趨勢覆晶載板發展趨勢覆晶載板發展趨勢覆晶載板發展趨勢覆晶載板發展趨勢覆晶載板發展趨勢覆晶載板發展趨勢

附件附件附件附件附件附件附件附件

�中央處理器演進趨勢

(Source: Intel Web, DigiTimes Lab)

65 45 90 32 

(GHz)

2.66

3.33

2.33

1.66

1.33

0.40

半導體半導體半導體半導體
製程演進製程演進製程演進製程演進

(奈米奈米奈米奈米)

9491 96 97 98 9995

Pentium 4

1+4+1
37.5mmSQ

雙核心雙核心雙核心雙核心

2+4+2
37.5mmSQ

多核心多核心多核心多核心

2+4+2
37.5mmSQ

5+4+5
37.5x37.5 mm

多晶片封裝多晶片封裝多晶片封裝多晶片封裝
Status 1

整合式晶片組封裝整合式晶片組封裝整合式晶片組封裝整合式晶片組封裝
Status 2

4+4+4
37.5x37.5 mm

(高階產品應用高階產品應用高階產品應用高階產品應用)

晶片直接封裝技術晶片直接封裝技術晶片直接封裝技術晶片直接封裝技術(COB)

(年年年年)100

28/22 

FCCSP-PoP封裝封裝封裝封裝

101

整合型晶片組整合型晶片組整合型晶片組整合型晶片組

4+2+4
37.5x37.5mm

102


